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摘要(译)

超声量化的系统和方法从分布在2维以上的解剖学位置获取声学图像数
据，并使用分割算法来提供实时体积测量。 2D阵列用于同时获取两个正
交（双平面）2D图像。单独分割图像以使用任何数量的声学算法确定音
量边界。来自两个双平面图像的边界在数学上组合以给出体积测量。控
制处理器控制系统，从而获得分割图像数据的即时反馈并增强图像的体
积测量。该系统和方法扩展到许多同时的2D图像和全3D体积采集。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/40b2be0d-4680-4de4-887f-b74846c0b639
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029734891/publication/US6824517B2?q=US6824517B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6824517.PN.&OS=PN/6824517&RS=PN/6824517

